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Empfehlung Ausfiihrung Schablone:
Recommendation mask design:

Schichtstdrke: 150um
Thickness: 150um

Lotpad Schablone
Solder pad mask
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Empfehlung Lotpads: C
Solder pad recommendation:
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O Werkstoff Gewicht
Material Weight
Kundenteilenummer
O Customer part number
®) Ursprung Blattformat
Origin Sheet format Ak
Teilenummer Maf3stab
-10x10- :
O Part number L-10x10-a Scale 21
. Zeichnungsnummer Blatt
Neuerstellung WGeck | VAthanasi |271021 | oo e L-10x10-a page 171

Benennung /Title
Alle MaBe in [mm]

= ©

All measures in [mm]

BV

WURTH ELEKTRONIK ICS

Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Falls Ubersetzung
abweicht, ist der deutsche Text giiltig
Observe protective note ISO 16016
If the translation deviats, the German text is valid

Lotbild fir 10x10

fur Leiterplatten in Lottechnik

Fertigungszeichnung  Status: Approved / Freigegeben
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